Title (en)
APPLICATION SYSTEM

Title (de)
AUFTRAGUNGSSYSTEM

Title (fr)
SYSTEME D'APPLICATION

Publication
EP 4316672 A1 20240207 (DE)

Application
EP 23189295 A 20230802

Priority
LU 502629 A 20220805

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Auftragungssystem (1) zum Ablegen einer Kleberaupe aus einem aushéartbaren Klebematerial (11) auf eine Oberflache,
wobei das Auftragungssystem (1) eine Disenhalterung (2) mit einem Disenkopf (3), und eine Verbindungseinrichtung (8) zur Verbindung einer
Reservoirzuleitung (9) mit der Diisenhalterung (2) aufweist, wobei das Klebematerial (11) bei einem bestimmungsgeméaBen Gebrauch des
Auftragungssystems (1) aus einem Klebematerialreservoir durch die Reservoirzuleitung (9) hin zu der Disenhalterung (2) geleitet wird, wobei
das Klebermaterial (11) aus der Disenhalterung (2) durch den Disenkopf (3) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragungssystem
(1) eine die Verbindungseinrichtung (8) mit dem Diisenkopf (3) verbindende Disenzuleitung (5) aufweist, sodass das Klebematerial (11) bei
einem bestimmungsgemanen Gebrauch des Auftragungssystems (1) unter Vermeidung eines direkten Kontakts des Klebematerial (11) mit der
Disenhalterung (2) durch die Disenzuleitung (5) von der Reservoirzuleitung (9) hin zu dem Dusenkopf (3) geleitet wird.
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